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四会富仕电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

                                                       编号：2021-001
	投资者关系活动类别

	■特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观


□其他 （请文字说明其他活动内容）

	参与单位名称及人员姓名
	中泰证券张欣、招商基金王若擎

	时间
	2021年1月20日上午

	地点
	公司会议室

	上市公司接待人员姓名
	董事长：刘天明  
董事会秘书：黄倩怡

证券事务代表：何小国

	投资者关系活动主要内容介绍

	一、公司市场拓展情况？

答：主要以日本、国内与欧美为主。

1、全球PCB产业链转移的浪潮中，日本厂商也逐步将PCB产能转移到中国和东南亚等国家和地区，但总体进程不及欧美，还有较大的空间。根据JPCA的数据统计及预测，2015年日系PCB企业产值合计为16,084.50亿日元（约133.50亿美元），日本国内产值占比为40.3%，预计2020年日系PCB企业产值合计将增长至17,978.00亿日元（约161.45亿美元），日本国内产值占比将下降至37.2%。

公司深耕日本市场十余年，积累了一大批日系优质客户，未来随着境内市场产业逐步升级，日本小批量板产能将继续加速向境内转移，上下游行业的快速发展为公司业务的发展提供广阔的市场空间。

2、公司通过与世界工业控制、汽车电子知名企业的长期合作，在高可靠PCB领域享有一定声誉。公司积极拓展国内与日系客户产品类似的企业，该等客户受益于国内智能化升级和国产替代，对公司的订单持续增加。

公司在稳定开发日系客户的同时，将着力与中国具有竞争力的工业企业深入合作、协同发展，大力提升在高可靠小批量板市场的国内占比。

3、欧美市场以德系客户为主，大都为中小批量的工控类产品，因为需要产线的频繁切换，和品质的严格管控，成本相对较高。公司在小批量板市场拥有良好的市场声誉，具有丰富的生产与品控经验，在更注重品质的工业用小批量板领域，具有较强竞争力。

4、未来将继续深入拓展日本市场，积极开拓国内欧美市场，持续提升公司在全球高可靠小批量细分市场的市占率。
二、公司汽车用 PCB主要应用于丰田、本田汽车的 LED 车灯，日产汽车的远程信息处理器（T-BOX）等，有向其他领域延伸吗？ 

答：汽车用电路板由于其长期可靠性要求，一般对供应商有较高的准入门槛。一旦被列入合格供应商，通常会保持一定的合作黏性。公司的汽车用电路板客户以日系为主，对供应商要求高，认定评审严苛，周期较长，但重视与供应商共同成长。公司已与日系主要以汽车板为主的EMS公司建立了广泛深入的合作关系，通过EMS进入市面上各种主流车企，并通过与客户建立合作联系后，逐步扩大产品类别，从车载通讯系统、车室内装系统、照明系统等普通汽车PCB，往高附加值的车身控制安全系统、动力引擎控制系统等重要安全部品拓展，已陆续有新品转入量产，如转向控制系统（EPS）等。

三、公司过去几年汽车电子复合增速约50%，后续几年怎么看？

答：公司汽车电子领域客户数量从2017年初的23家增至2020年末的75家。客户数量快速增加，通过认证的新品持续量产，产值也随之迅速增长。随着汽车市场的复苏，PCB行业下游需求呈现复苏，汽车类产品见到确定性修复，新能源汽车的快速崛起，智能驾驶、无人驾驶的逐步渗透，车用PCB市场有望加速扩容，据开源证券预计2020-2022年全球车用PCB市场空间分别达到505.5/591.8/673.9亿元，迎来快速发展时期。

公司重视企业文化建设，人员稳定，产品品质稳定，客户满意度不断提升。通过自主创新研发，相继开发应用于汽车电子领域的高难度产品，如厚铜板、金属基板、刚挠结合板、高频高速板等产品，全方位满足客户需求，增强与客户的合作黏性。随着客户数量的不断增加，各领域产品的不断丰富，以及汽车市场，尤其是正在崛起的新能源汽车带来的单车PCB的应用增量，公司将在汽车电子领域延续快速发展态势。

四、三季度增长一般的原因？后续展望？

答：受海外疫情类产品回落、客户消化库存、以及汽车市场回升缓慢等多重因素的影响，三季度增速有所放缓。随着疫情稳定，国内经济重回正常轨道，汽车消费市场快速回暖。公司订单也回升至正常增长。根据Prismark 统计，2019年全球工业控制市场规模为2,280亿美元，预计2024年达2,790亿美元，年均复合增长率为4.1%。随着工业控制产业不断向智能化、信息化方向发展，工业控制类PCB产品将有广阔的市场空间。

另据Prismark统计，全球PCB行业市场空间约600亿美元以上，预计2019-2024年行业复合增速为4.3%，行业大环境看好。目前公司首次公开发行股票的募投项目：新建年产45万平方米高可靠性线路板项目正在加快建设中，建设进度按工程计划推进，预计2021年下半年开始试投产。基于2020年四季度和2021年年初的订单情况，对未来的发展比较乐观。

	日期
	2021年1月20日


